
Ferrite EMI Disks and Plates
Laird Technologies, Ferrite Disks and Plates provide a simple, cost-effective solution for radiated and inductively-coupled electromagnetic interference. After the PC board 
soldering process, a ferrite disk or plate can be installed directly on the source of EMI (such as active devices or unwanted antennas). 

Features:
• Easy installation  • Each part for volume production is provided with permanent, double sided 3,5 mil acrylic adhesive with 218 oz./inch2 adhesion.  • Samples 
and sample kits are available with removable and reusable adhesive for "trial and error" testing • Variety of sizes offered  • For frequencies above 250 MHz, 
H series material is generally better than M series material  • Custom parts also available.

Applications:
• Laird Technologies, ferrite disks and plates can be utilized either as inductively-coupled components or EMI shields on PC board components and traces.  
(Inductive coupling occurs when the ferrite affects the conducted wave form leaving the active component.  The rise time of the wave form is effectively slowed 
by the ferrite, and the overshoot and associated ringing are attenuated.  EMI shielding occurs when the ferrite absorbs the radiated emissions from active com-
ponents, effectively protecting other boards or components in the vicinity from radiated contamination).  • Can be used to locate unwanted EMI antennas.  • 
Flat Flex & Ribbon cables.  • Can also provide retrofit, auxiliary EMI attenuation.

Example Application Graph Explanation:
The zero line on the graph represents the base line noise recorded for an unprotected microprocessor. The curves (dB down) represent the performance of the 
Laird Technologies' ferrite plates relative to the baseline.  The addition of the ferrite plates to the top of the processor in this specific application exhibits up to 
a 5 dB EMI reduction relative to the unprotected part.  In the example application graph above, the ferrite plate MP1040-100 exhibits up to a 1 dB advantage 
over the HP1040-100 from 1-100 MHz, while the HP1040-100 exhibits a 0,5 dB advantage between 200 and 400 MHz.  Performance can vary with different 
sizes, materials, processors and applications.

Test Conditions:
• Microprocessor — Motorola HC16   • Clock Speed — 16 MHz • Mini-Tem radiated emissions using an sbec3a tem cell board   
• Sweep Rate — 100 s   • No. of Sweeps — 1   • Resolution BW — 10 kHz   • Video BW — 30 kHz   • Amplification — 31,00 dB
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PART SIZE
IDENTIFICATION

THICKNESS
CODE

 M 100

H - MATERIAL
M - MATERIAL

PART NUMBERING SYSTEM
  H        

M - DISK
P - PLATE

PART
NUMBER

A
mm

(inches)

B
mm

(inches)

C
mm

(inches)

HM0787-100 20,00
(0,787)

1,27
(0,050)

HM0787-200 20,00
(0,787)

1,91
(0,075)

HM1400-200 35,56
(1,400)

1,91
(0,075)

HM1400-300 35,56
(1,400)

2,54
(0,100)

MM0650-100 16,51
(0.650)

1,27
(0,050)

MM0787-100 20,00
(0,787)

1,27
(0,050)

MM0787-200 20,00
(0,787)

1,91
(0,075)

MM1400-200 35,56
(1,400)

1,91
(0,075)

MM1400-300 35,56
(1,400)

2,54
(0,100)

HP1040-100 26,42
(1,040)

26,42
(1,040)

1,27
(0,050)

HP1040-200 26,42
(1,040)

26,42
(1,040)

1,91
(0,075)

MP0315-200 8,00
(0,315)

8,00
(0,315)

2,00
(0,079)

MP0350-000 26,42
(1,040)

8,89
(0,350)

1,27
(0,050)

MP0433-000 11,00
(0,433)

11,00
(0,433)

1,96
(0,077)

MP0512-200 13,00
(0,512)

13,00
(0,512)

2,00
(0,079)

MP0590-200 21,00
(0,827)

15,00
(0,591)

2,00
(0,079)

MP0591-200 15,00
(0,591)

15,00
(0,591)

2,00
(0,079)

MP0760-100 19,30
(0,760)

19,30
(0,760)

1,27
(0,050)

MP1040-100 26,42
(1,040)

26,42
(1,040)

1,27
(0,050)

MP1040-200 26,42
(1,040)

26,42
(1,040)

1,91
(0,075)

MP1040-300 26,42
(1,040)

26,42
(1,040)

2,25
(0,089)

MP1496-000 38,00
(1,496)

38,00
(1,496)

2,00
(0,079)

Ferrite disc & plate samples are available with temporary adhesive so the sample part can be tested in numerous locations.  
Production parts have permanent adhesive.   Custom parts available.

www.lairdtech.com
SIP-BRO-DISKPLATE-0208
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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